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摘要(译)

本发明公开了一种OLED显示装置及封装方法，OLED显示装置包括第一
基板、第二基板、第一封装结构和第二封装结构，所述第一封装结构设
置于所述第一基板和所述第二基板之间，以将至少一有机发光显示单元
密封于所述第一基板、所述第二基板以及所述第一封装结构所围成的一
空间中。所述第二封装结构设置于所述第一基板及第二基板与所述第一
封装结构之间的预定区域。本发明便于精确控制封装材料的喷涂范围以
及喷涂量，保证了OLED显示装置密封性、机械强度的同时，降低了封装
材料的用量以及生产成本。
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